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北京康美特科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。 

 

一、 投资者关系活动类别 

√特定对象调研  

□业绩说明会  

□媒体采访  

□现场参观  

□新闻发布会  

□分析师会议  

□路演活动  

√其他  (投资者线上交流会) 

 

二、 投资者关系活动情况 

活动时间：2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 2 日 

活动地点：进门财经线上会议、公司会议室 

参会单位及人员：东吴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、兴业证

券股份有限公司上海证券自营分公司、银河基金管理有限公司、长城证券股份有

限公司、华夏理财有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、浙银理财有限责任公

司、中国人寿养老保险股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、创金合信

基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限

合伙）、华宝基金管理有限公司、深圳鑫融长弘投资管理有限公司、海富通基金

管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、东兴资本



投资管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司（排名不分先后）  

上市公司接待人员：公司董事长葛世立先生、董事会秘书王颖佳女士、财务

总监张晓宇先生 

三、 投资者关系活动主要内容 

公司董事会秘书王颖佳女士首先向与会人员介绍公司基本情况、半年度

经营业绩及增长原因，随后进入问答交流环节。本次交流的主要内容如下： 

问题 1：公司近几年业绩增长的原因？ 

回答：电子封装材料方面，Mini LED 封装材料、RGB 环氧树脂封装材料、

车载显示及车规级电子封装材料贡献了显著增量，成为带动板块重回增长的主

要引擎；高性能改性塑料方面，公司主动缩减低毛利的高热阻建筑保温材料产

能，将产能聚焦于超轻抗冲头部安全防护材料、高抗冲烯烃增韧材料等高附加

值产品线。整体来看，两大板块均实现了产品结构向高附加值方向的升级，与

行业的趋势基本保持一致。 

问题 2：各子公司的产能分布、产品定位及产能利用率是怎样的？ 

回答：公司产能主要布局于上海、沧州、浙江三大生产基地，各基地产品

定位各有侧重：上海康美特主要生产有机硅封装材料；沧州康美特主要生产环

氧树脂封装材料及高性能改性塑料；浙江康美特主要生产环氧树脂塑封料

EMC。产能方面，上海基地产能维持较高水平，浙江康美特于 2026 年上半年

投产，当前正处于产能爬坡阶段，目前设计产能 5,000 吨。 

问题 3：电子胶粘剂后续行业发展，以及从研发和材料学角度看，电子材

料低端与高端的区别？ 

回答：随着 AI 算力、先进制程芯片等半导体产业快速发展，电子胶粘剂

需求持续旺盛，且向高性能、高可靠性方向升级。从研发和材料学角度看，低

端与高端产品的差异主要体现在应用场景、封装方式、工艺要求等维度：高端

产品往往严苛应用场景，对材料稳定性、可靠性及批次一致性要求更高，同时

更考验企业的分子结构设计、配方体系和合成工艺积累。 

问题 4：公司材料研发驱动模式是怎样的？ 

回答：材料研发合作是双向驱动模式：一方面，大客户在新品开发过程中

如有材料需求，会主动向公司提出配合开发；另一方面，公司也会基于对下游



市场需求的前瞻研判，自主立项开展研发。部分大客户在将公司纳入合格供应

商名单后，其新材料研发需求通常会优先向名单内供应商对接。 

问题 5：公司未来的重点增长方向有哪些？ 

回答：公司未来增长主要依托前期已布局的研发成果逐步落地，重点方向

如下： 

一是环氧树脂塑封料 EMC（浙江基地生产），该产品上半年已实现批量出

货，当前主要应用于半导体分立器件，集成电路领域的应用正处于客户认证测

试阶段，是公司在集成电路及先进封装方向的未来主要发展路径。 

二是碳纤维有机硅油剂，目前已实现批量出货。碳纤维油剂是基碳纤维原

丝生产及预氧化、碳化过程中的关键助剂，直接影响纤维的集束性、抗静电性、

耐温性与成品质量，下游可应用于汽车轻量化、航空航天等领域，是碳纤维产

业链中价值量高、国产化率仍待提升的配套环节。 

三是手机 VCM 马达用环氧树脂胶、大功率碳化硅（SiC）IGBT 用环氧树

脂封装胶，均已实现小批量出货。前者用于智能手机摄像头自动对焦马达的精

密粘接；后者面向新能源汽车、光伏、储能等功率半导体器件封装，随着 SiC 

IGBT 渗透率快速提升，市场空间持续扩大。 

四是光通讯模块用有机硅封装胶及环氧树脂封装胶，目前处于客户测试阶

段。随着 AI 算力扩张与数据中心建设带动高速光模块需求快速增长，光模块

用胶粘剂作为保障气密性与可靠性的关键辅材，需求同步放大；若测试认证顺

利推进，有望成为公司新的增长点。 

五是化学法烯烃增韧材料，已完成前期研发，后续将着手建设产线。该材

料面向高附加值改性塑料应用，产业化落地后有助于进一步优化公司产品结

构、提升综合盈利水平。 

 

 

北京康美特科技股份有限公司  

董事会  

2026 年 9 月 2 日  
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